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Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiéncia da fiscalizacdo e a
segurancga no processo de avaliacdo, lembramos a indispensavel obediéncia aos itens do Edital
e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta esferogréafica de tubo transparente e documento
de identidade. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco
entregue para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O
candidato que for apanhado portando celular sera automaticamente eliminado do certame.

02. Anote o seu numero de inscricdo e o numero da sala, no espaco reservado neste Caderno
de Questodes.

03. Antes de iniciar a resolucdo das 50 (cinquenta) questdes, verifiqgue se o Caderno esta
completo e se as questdes seguem a seguinte ordem: de 01 a 10 — Lingua Portuguesa; de
11 a 20 — Legislacéo e de 21 a 50 — Conhecimentos Especificos. Qualquer reclamagéo de
defeito no Caderno devera ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos apos o inicio da prova.

04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabecalho. Havendo necessidade de
correcdo de algum dado, chame o fiscal. N&o use corretivo nem rasure a Folha Resposta.

05. A prova tem duragdo de 4 (quatro) horas e o tempo minimo de permanéncia em sala de
prova € de 1 (uma) hora.

06. E terminantemente proibida a cépia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato sera disponibilizada em sua area individual na data estabelecida
no Cronograma de Atividades.

08. Ao terminar a prova, ndo esqueca de assinar a Lista de Presenca e Ata de Sala e a Folha
Resposta, no campo destinado a assinatura, e de entregar o Caderno de Questfes e a
Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atencdo! Os trés ultimos candidatos s6 poderdo deixar a sala simultaneamente e apos a
assinatura na Lista de Presenca e Ata de Sala.

Boa prova!

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2026.
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02.

03.

TEXTO: Os animais que realizam trabalhos que nem humanos ou robés conseguem

"Eles conseguem vasculhar uma éarea do tamanho de uma quadra de ténis em cerca de 20
minutos, enquanto humanos com detectores de metal levariam até quatro dias”, diz a dra. Cynthia
Fast, que treina esses animais extraordinarios na ONG APOPO. A APOPO se dedica a detecgédo e
remocdo de minas terrestres e outros resquicios explosivos de guerra, utilizando métodos
inovadores, como o treinamento de ratos-gigantes-africanos (Cricetomys gambianus). Todos 0s
anos, minas terrestres matam ou mutilam milhares de pessoas no mundo todo.

"Trabalhamos com o rato-gigante-africano (ou rato-gigante-da-Gambia), que tem
aproximadamente o tamanho de um gato pequeno”. [...] Eles sdo chamados de "HeroRATs" (algo
como "Ratos Herdis" em tradugdo livre) e fazem um trabalho & altura do nome: desminam éreas de
risco de minas terrestres em algumas das regides mais problematicas do mundo — em outras
palavras, salvam vidas.

"Atualmente, eles estdo em Angola, Azerbaijao e Camboja, e anteriormente tinhamos ratos
trabalhando em Mocambique. Até agora, eles limparam 120 milhGes de metros quadrados de
antigos campos minados." Essa € uma area maior que a cidade de Paris ou cerca de 17 mil campos
de futebol. Essas criaturas sdo perfeitas para o trabalho: longevas, inteligentes e altamente
treindveis, grandes o suficiente para cobrir vastas areas, mas pequenas o suficiente para caminhar
sobre uma mina sensivel a presséo sem aciona-la. [...]

Fast afirma que seus ratos nunca deixaram de encontrar uma Unica mina em mais de 25 anos.
Mas, apesar desse histérico impressionante, uma equipe de ratos ndo inspira imediatamente
confianca nas comunidades com as quais trabalha, mesmo que usem coletes com identificacéo.
"No inicio, havia muito mais ceticismo, e quando tentamos realizar essas ceriménias de devolucdo
de terras as comunidades, elas se recusaram até mesmo a pisar nelas porque ndo confiavam nos
ratos”, diz Fast. "Uma das coisas que implementamos foi organizar uma partida de futebol no
terreno que antes estava minado, e quando viram que confiavamos o suficiente em nossos ratos
para jogar I, as pessoas também comegaram a jogar", continua ela. "Agora, em comunidades
como o Camboja, as pessoas vém até mim e dizem: '‘Quando vocés vao trazer um rato aqui perto
do meu arrozal? Porque tenho medo de que possa haver minas aqui'."

Adaptado de: WATT, S.; KNIGHT, E. Os animais que realizam trabalhos que nem humanos ou robds conseguem. BBC. Série
Discovery. 2/2/2026. Disponivel em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwylzd8weg50. Acesso em 3 fev. 2026.

. Assinale a alternativa que avalia corretamente o emprego do termo "Eles” (linha 01) logo no

primeiro periodo do texto.

A) Exigiria um termo explicativo entre parénteses para esclarecer a referéncia.

B) Constitui falha de referéncia textual, ja que deveria ser usado um substantivo.

C) Relaciona-se diretamente ao titulo do texto, permitindo o uso de pronome anaférico.
D) Prejudica a compreenséo do texto, pois o leitor ndo consegue estabelecer a referéncia.

Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relagdo semantica entre os termos no texto.

A) "rato-gigante-africano” (linha 07) - hipénimo de "HeroRATSs" (linha 08).
B) "criaturas™ (linha 15) - hiperdnimo de "ratos” (linha 12).

C) "terreno” (linha 24) - hipdnimo de “"campos” (linha 14).

D) "confianca” (linha 20) - sindnimo de “ceticismo” (linha 21).

Com base no texto, é correto afirmar que o trabalho dos ratos-gigantes-africanos:

A) ocorre em regides diversas, inclusive em Paris.

B) é adequado as caracteristicas naturais dos animais.

C) dispensa qualquer tipo de treinamento e identificacao.

D) equivale ao trabalho de humanos com detectores de metais.
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04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

No trecho "havia muito mais ceticismo..." (linha 21), infere-se que:

A) as pessoas confiam mais hoje.

B) as pessoas confiam menos hoje.
C)a confianga das pessoas acabou.

D) a desconfianca das pessoas acabou.

Assinale a alternativa que reescreve, de forma coesa e coerente, conforme a norma padrao escrita e
sem alteracdo de sentido, o trecho "[...] apesar desse historico impressionante, uma equipe de ratos
ndo inspira imediatamente confian¢a nas comunidades com as quais trabalha, mesmo que usem
coletes com identificacdo"” (linhas 19-20).

A) Apesar de usar coletes com identificacdo e ter esse historico impressionante, as comunidades
ndo confiam nos ratos para os quais trabalham.

B) As comunidades ndo confiam nos ratos que trabalham para elas, mas o historico deles é
impressionante, pois usam coletes com identificacao.

C)Por ter esse histdrico impressionante, embora usem coletes com identificacdo, uma equipe de
ratos leva tempo para inspirar confianga nas comunidades com as quais trabalha.

D)Uma equipe de ratos, ainda que usem coletes com identificacdo e tenham um historico
impressionante, demora a inspirar confianga nas comunidades com as quais trabalha.

Assinale a alternativa cujo plural esta formado corretamente como em "ratos-gigantes-africanos™
(linha 05).

A) bota-mesa/botas-mesas.

B) cabo-verdiano/cabos-verdianos.

C) formiga/branca/formigas-brancas.

D) andorinha-do-mar/andorinhas-dos-mares.

Assinale a alternativa em que a forma destacada pertence a mesma classe gramatical que a grifada
em: "Fast afirma gue seus ratos nunca deixaram de encontrar uma Unica mina..." (linha 18).

A) "...diz a dra. Cynthia Fast, que treina esses animais extraodinarios..." (linhas 02-03).
B) "Uma das coisas que implementamos foi organizar..." (linha 23).

C)"...uma partida de futebol no terreno que antes estava minado" (linhas 23-24).

D) "quando viram que confiavamos o suficiente em nossos ratos..." (linha 24).

Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi usado devido a contracdo de artigo
com preposicao exigida pela regéncia verbal.

A)"A APOPO se dedica a deteccdo [...]" (linha 03).

B) "e fazem um trabalho a altura do nome" (linha 09).

C) "caminhar sobre uma mina sensivel a pressao” (linhas 16-17).

D) "realizar essas cerimonias de devolucédo de terras as comunidades” (linhas 21-22).

Assinale a alternativa em que verbo destacado se encontra no mesmo tempo e modo do presente
em "...mesmo que usem coletes com identificacdo" (linha 20).

A) "...minas terrestres matam ou mutilam...” (linha 06).

B) "e fazem um trabalho a altura..." (linha 09).

C) "as pessoas vém até mim e dizem" (linha 26).

D) "tenho medo de que possa haver minas aqui” (linha 27).

Assinale a alternativa que indica corretamente a fungao sintatica do termo destacado.

A)"...diz a Dra. Cynthia Fast" (linhas 02-03) - objeto direto.
B) "sdo chamados de 'HeroTATs™ (linha 08) - objeto indireto.
C) "Essa é uma area maior..." (linha 14) - predicativo.
D)"...havia muito mais ceticismo"(linha 21) - sujeito.
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Legislacao

11.

12.

13.

14.

Os Principios Fundamentais da Constituicdo da RepUblica Federativa do Brasil de 1988
caracterizam-se por sua natureza estruturante do Estado brasileiro. Assinale a alternativa correta.

A) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo politico sdo fundamentos da Republica.

B) O principio da separacdo dos Poderes integra apenas a Organizacdo do Estado, ndo sendo
considerado principio fundamental.

C) Os principios fundamentais possuem carater meramente programatico e nao produzem efeitos
juridicos diretos.

D) A prevaléncia dos direitos humanos € principio exclusivo das relagdes internas do Estado
brasileiro.

No que se refere a organizacdo politico-administrativa do Estado brasileiro, assinale a alternativa
correta.

A) Os Municipios ndo integram a Federacao.

B) O Distrito Federal possui Constituigdo propria.

C) Os Estados podem incorporar-se entre si ndo podendo, contudo, subdividir-se ou desmembrar-se
para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territdrios Federais.

D) A organizagdo politico-administrativa da Republica Federativa do Brasil compreende a Unido,
os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, todos autbnomos, nos termos da Constituicdo
Federal.

Segundo o Caédigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal, é

correto afirmar que:

A) A pena aplicavel ao servidor publico pela Comissdo de Etica é a de adverténcia e sua
fundamentacdo constard do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com
ciéncia do faltoso.

B) Em todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, indireta autarquica e
fundacional, ou em qualquer 6rgdo ou entidade que exerca atribuicGes delegadas pelo poder
publico, devera ser criada uma Comissdo de Etica, encarregada de orientar e aconselhar sobre a
ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimdnio publico,
competindo-lhe conhecer concretamente de imputacdo ou de procedimento susceptivel de censura.

C) O Cddigo de Etica ndo se aplica aos ocupantes de cargos em comissao.

D) O servidor pode omitir informacédo quando entender conveniente ao interesse pessoal.

Segundo o que determina o Estatuto da Universidade Federal do Ceara pode-se afirmar que:

A) A autonomia universitaria compreende: autonomia didatico-cientifica, administrativa e de gestéo
financeira e patrimonial.

B) Comporad o Conselho Universitario dois representantes das coordenagBes dos cursos de
graduacdo, escolhidos, com os suplentes, dentre 0s respectivos coordenadores, sob a
coordenacdo e supervisao da Pro-Reitoria de Graduacéo.

C) A organizacdo e o funcionamento da Universidade rege-se apenas pelas disposi¢des constantes
do Estatuto e do Regimento Geral e pelos regimentos especificos, que complementardo o
Regimento Geral.

D) A Universidade organizar-se-4 com observancia ao principio da reserva legal.
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15.

16.

17.

Segundo o Regimento Geral da UFC, esta correto o que se afirma em:

A) Os 6rgdos colegiados superiores exercem, primordialmente funcéo julgadora.

B) Os colegiados deliberativos da Universidade reunir-se-do ordinariamente, pelo menos 01 (Uma)
vez por semestre, na forma do que seja previsto em regimento ou em normas proprias, e,
extraordinariamente, sempre que necessario, respeitados 0s casos especiais previstos no Estatuto
e no Regimento Geral da UFC.

C) A hora-crédito ndo podera alcancar menos de 50 (cinquenta) minutos de trabalho efetivo,
podendo a Universidade determinar, mediante normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensdo, que a sua duracao ultrapasse esse limite em atividade de laboratorio, de biblioteca, de
campo e em outras que venham a ser previstas.

D) O ano letivo regular inicia-se em fevereiro e estender-se-4 até janeiro do ano seguinte, ndo
podendo nele as atividades escolares ocuparem menos de 100 (cem) dias de trabalho efetivo,
excluindo o tempo reservado a exames finais.

Depois de uma reunido de especialistas, realizada na Universidade Gadjsh Mada, em Yogyakarta,
na Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 paises, com
experiéncias diversas e conhecimento relevante das questdes da legislacdo de direitos humanos,
adotaram por unanimidade os Principios de Yogyakarta sobre a Aplicacdo da Legislacdo
Internacional de Direitos Humanos em relacdo a:

A) Tréfico Internacional de Criangas e Adolescentes.
B) Orientagdo Sexual e Identidade de Género.

C) Programa Trabalho Justica e Cidadania.

D) Direito dos Animais.

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Para os fins do Decreto N° 4.377 de 13 de setembro de 2002, a expressdo "discriminacéo contra
a mulher" significard toda a distincdo, exclusdo ou restricdo baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercicio pela mulher,
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos politico, econémico, social, cultural e
civil ou em qualquer outro campo.

B) No Decreto N° 65.810 de 8 de dezembro de 1969, a expressdo “discriminagao racial” significara
qualquer distin¢do, exclusdo, restricdo ou preferéncia baseadas em raca, cor, descendéncia ou
origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento,
gozo ou exercicio num mesmo plano, (em igualdade de condicdo), de direitos humanos e
liberdades fundamentais no dominio politico econémico, social, cultural ou em qualquer outro
dominio de vida publica.

C) A Convencdo 169 da OIT, conhecida como Convencéo sobre povos indigenas e tribais de 1989,
estabelece que esses povos terdo o direito de manter seus costumes e instituicdes, desde que ndo
sejam incompativeis com os direitos fundamentais previstos no sistema juridico nacional e com
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que necessario, deverdo ser
estabelecidos procedimentos para a solucdo de conflitos que possam ocorrer na aplicacdo desse
principio. A presente Convencdo serd vinculante para todos os Membros da Organizacéo
Internacional do Trabalho.

D) Reza o Pacto Internacional sobre Direitos Econdmicos, Sociais e Culturais que para a obtencao
dos seus fins, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem
prejuizo das obrigacbes que derivam da cooperacdo econdmica internacional baseada no
principio do beneficio reciproco, assim como do direito internacional. Em nenhum caso, se
podera privar um povo dos seus proprios meios de subsisténcia.
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18. Assinale a alternativa INCORRETA.

A) O primeiro critério de desempate em concurso publico sera a idade, dando-se preferéncia ao de
idade mais elevada.

B) Os concursos publicos podem estabelecer uma idade méxima para seus candidatos, mas essa
restricdo so é admitida quando a funcdo demanda alta capacidade fisica ou de risco.

C) As empresas privadas ndo podem estabelecer uma idade méxima para seus candidatos, salvo
guando a natureza da atividade, de forma técnica e indiscutivel, justificar a limitacdo.

D)E vedado ao Poder Publico criar ou incentivar a preparacio dos trabalhadores para a
aposentadoria, por meio de estimulo a novos projetos sociais, por se tratar tal incentivo uma
forma disfarcada de discriminacéo etéria.

19. Assinale a alternativa correta.

A) A pessoa com espetro autista ndo é considerada pessoa com deficiéncia na legislacao brasileira,
nos termos da Lei N° 13.146 de 6 de julho de 2015.

B) E vedada restricdo ao trabalho da pessoa com deficiéncia e qualquer discriminacdo em razédo de
sua condicdo, inclusive nas etapas de recrutamento, sele¢do, contratacdo, admissdo, exames
admissional e periodico, permanéncia no emprego, ascensdo profissional e reabilitacdo
profissional, exceto quando ha exigéncia de aptiddo plena.

C) Considera-se discriminagdo em razdo da deficiéncia toda forma de distincdo, restricdo ou
exclusdo, por acdo ou omissdo, que tenha o propoésito ou o efeito de prejudicar, impedir ou
anular o reconhecimento ou o exercicio dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa
com deficiéncia, incluindo a recusa de adaptacdes razoaveis e de fornecimento de tecnologias
assistivas.

D)A lei instituiu o corddao de fita com desenhos de girassdis como simbolo nacional de
identificacdo de pessoas com deficiéncias ocultas. A utilizacdo do simbolo dispensa a
apresentacdo de documento comprobatério da deficiéncia, eventualmente solicitado pelo
atendente ou pela autoridade competente, pois tal exigéncia descredibiliza a pessoa com
deficiéncia, caracterizando, assim, discriminacao.
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20. Assinale a alternativa correta.

A) O Decreto N° 12.122, DE 30 DE JULHO DE 2024 institui Programa Federal de Prevengéo e
Enfrentamento do Assédio e da Discriminagdo, coma finalidade de enfrentar todas as formas de
violéncias decorrentes das relacdes de trabalho, em especial o assédio moral, o assedio sexual e
a discriminagé&o, por meio de:

I. acbes coordenadas de prevencdo do assédio e da discriminacdo, por intermédio de
estratégias educativas que abordem a formacao e a sensibilizacdo de agentes publicos;
Il. gestdo humanizada nos espacos institucionais, fisicos ou virtuais;
I1l. avaliagdo permanente do ambiente organizacional para assegurar que as acOes
coordenadas de prevencao de que trata o inciso | promovam as mudancas desejadas;
IV. destinacdo de espagos e criagdo de mecanismos para promover o acolhimento, a escuta
ativa, a orientacdo e o0 acompanhamento das pessoas afetadas por assédio e discriminacao;
V. protecdo as pessoas denunciantes contra acdes praticadas em retaliagdo ao exercicio do
direito de relatar;
VI. garantia do sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas dendncias em relacdo a
terceiros, até a instauracdo formal do processo;
VII. procedimentos administrativos disciplinares que resguardem a vitima, em todas as suas
fases, com vistas a evitar a revitimizacao; e
VIII. estruturacdo de instancias que garantam a efetividade do Programa, com vistas a
promover a integracdo entre as acGes dos Orgaos e das entidades de que trata o art. 1°,
paréagrafo unico.

B) A Lei N° 14.540 de 3 de abril de 2023 institui o Programa de Prevencdo e Enfrentamento ao
Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e a Violéncia Sexual no ambito da
administracdo publica, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. O Programa
aplica-se a todas as instituicfes privadas em que haja a prestacdo de servigos publicos por meio
de concessdo, permissao, autorizacdo ou qualquer outra forma de delegacéo.

C) Nos concursos seletivos para ingresso nas instituicGes federais de ensino técnico de nivel médio,
os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indigenas e quilombolas e pessoas com deficiéncia,
nos termos da legislacdo, concorrerdo, exclusivamente, as vagas reservadas pelo programa
especial para o acesso as instituicbes de educacdo de ensino técnico de nivel médio de
estudantes pretos, pardos, indigenas e quilombolas e de pessoas com deficiéncia, bem como dos
gue tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola publica.

D) Aquele que, por acdo ou omissdo, causar lesdo, violéncia fisica, sexual ou psicoldgica e dano
moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive
ressarcir ao Sistema Unico de Satde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos
servicos de saude prestados para o total tratamento das vitimas em situacdo de violéncia
domestica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Salde do ente
federado responsavel pelas unidades de salde que prestarem 0s servicos, mesmo que para esse
fim tenha de utilizar o patriménio comum do casal, nos casos de coabita¢do da vitima com o
agressor. Entretanto, os dispositivos de seguranca destinados ao uso em caso de perigo iminente
e disponibilizados para 0 monitoramento das vitimas de violéncia doméstica ou familiar
amparadas por medidas protetivas terdo seus custos ressarcidos pelo Estado.
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Conhecimentos Especificos

21.

22.

23.

24,

De acordo com a NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade, considere uma
equipe que realizara intervencdo em instalacdo elétrica energizada em baixa tensdo, em carater
excepcional, no ambito de uma instituicdo publica. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o conjunto minimo de condicGes exigidas pela NR-10 para a realizacdo desse tipo de
Servigo.

A) Execucéo do servigo apenas por trabalhador habilitado, com uso exclusivo de equipamentos de
protecdo individual, sendo facultativa a adocdo de medidas de protecdo coletiva em ambientes
internos.

B) Existéncia de procedimento de trabalho especifico, anélise de risco, uso de equipamentos de
protecdo coletiva e individual adequados e trabalhadores legalmente habilitados, qualificados ou
capacitados.

C) Realizacdo do servico mediante ordem verbal do responsavel técnico, desde que os trabalhadores
possuam treinamento basico em seguranca em eletricidade.

D) Autorizacdo formal do empregador, uso de ferramentas isoladas e presenca de profissional
habilitado, sendo dispensavel a analise de risco quando a tensdo for inferior a 1.000 V.

De acordo com a NR-25 — Residuos Industriais, no que se refere aos requisitos de seguranga e
salde no gerenciamento de residuos industriais, assinale a alternativa correta.

A) Apenas os residuos sélidos provenientes de processos industriais estdo sujeitos as exigéncias da
NR-25, excluindo-se efluentes liquidos e emissdes gasosas.

B) A capacitacdo dos trabalhadores envolvidos no gerenciamento de residuos industriais pode ser
eventual, desde que realizada antes do inicio das atividades.

C)Os residuos industriais devem ser dispostos conforme legislacdo ou regulamento especifico,
sendo vedado o langcamento ou a liberacdo, no ambiente de trabalho, de contaminantes que
possam comprometer a seguranca e a satde dos trabalhadores.

D) A organizacdo deve priorizar a destinagdo final dos residuos industriais, sendo facultativa a
adocdo de medidas preventivas nas etapas intermediarias de coleta, armazenamento e transporte.

Em um circuito de eletrdnica digital, duas entradas binarias A e B alimentam um dispositivo l6gico
cuja saida Y assume nivel l6gico alto (1) apenas quando as entradas apresentam valores diferentes
entre si. Considerando o comportamento descrito, o dispositivo l6gico implementado corresponde a
uma porta:

A)OR

B) XOR

C)AND

D)NAND

Considere a funcéo l6gica booleana definida por trés variaveis:

F(A,B,C) = AB + AC

Deseja-se implementar essa fungdo utilizando apenas portas NAND de duas entradas. Assinale a
alternativa que representa corretamente uma forma funcionalmente equivalente de implementar F
exclusivamente com portas NAND.

A)F = AB.AC
B)F=(4.B) + (A.C)
C)F=(A+B)(A+0)

DF=A+B+A+C
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25.

26.

217.

28.

29.

No contexto da engenharia de producéo e analise de custos industriais, 0 modelo de custos MLO é
amplamente utilizado para estimar o custo de fabricagcdo de um produto. Assinale a alternativa que
define corretamente os componentes do modelo MLO.

A) Mateéria-prima, Producéo e Logistica, considerando apenas custos variaveis.

B) Material, Méo de obra indireta e Logistica de distribuicdo do produto acabado.

C) Matéria-prima, Mao de obra direta e Custos indiretos de fabricacdo, necessarios ao processo
produtivo.

D) Material, Logistica e Operacdo, incluindo custos diretos e indiretos relacionados a cadeia de
suprimentos.

Considere uma industria que fabrica equipamentos eletroeletronicos e utiliza 0 modelo MLO para
apuracdo de custos. Durante um determinado periodo produtivo, foram identificados os seguintes
gastos:

I.  Componentes eletrénicos incorporados ao produto final.

Il. Salérios dos operadores da linha de montagem.

I11. Energia elétrica consumida pelas maquinas da fabrica.

De acordo com 0 modelo MLO, esses custos séo classificados, respectivamente, como:

A) Material, Overhead e Labor.
B) Material, Labor e Logistica.
C) Material, Labor e Overhead.
D) Labor, Material e Overhead.

Um Documento de Requisitos do Produto (PRD) é amplamente utilizado no de produtos digitais e
tecnoldgicos para alinhar equipes técnicas e stakeholders. Assinale a alternativa que descreve
corretamente a principal finalidade de um PRD.

A) Registrar apenas métricas de desempenho e indicadores financeiros para avaliacdo pos-lancamento.

B) Definir o “como” o produto sera desenvolvido, incluindo arquitetura de software e escolha de
tecnologias.

C) Documentar exclusivamente requisitos técnicos de implementacdo, servindo como base para
codificacdo do sistema.

D)Orientar as equipes sobre “o que” deve ser construido, alinhando objetivos de negobcio,
necessidades do usuario e funcionalidades do produto.

Considere os seguintes elementos relacionados a um Documento de Requisitos do Produto (PRD):

I. Definicdo do proposito do produto e de seus objetivos estratégicos.

I1. Identificacdo do publico-alvo por meio de personas.

I11. Descrigdo de funcionalidades, historias de usuario e critérios de aceitacao.

IV. Detalhamento da implementacdo técnica do cddigo-fonte e dos algoritmos utilizados.

De acordo com as boas praticas de elaboracdo de um PRD, estdo corretamente associados a esse
documento apenas os itens:

Al llelll

B)IL1elV

C)llelV

D)L I, HlelV

Segundo a NBR 5410, em uma instalacédo de baixa tensdo onde o esquema de aterramento adotado

€ 0 TN-C, o uso de um dispositivo diferencial-residual (DR) para a protecdo contra contatos indiretos:

A) E recomendado apenas se o dispositivo DR tiver sensibilidade superior a 300 mA.

B) E obrigatdrio para todos os circuitos terminais que alimentem tomadas de corrente.

C) E permitido, desde que o condutor de protecdo (PE) ndo passe pelo interior do dispositivo DR.

D) Nao ¢é admitido, uma vez que a funcdo de protecdo (PE) e de neutro (N) estdo combinadas no
mesmo condutor (PEN).
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30.

31.

32.

33.

Uma equipe de desenvolvimento esta analisando produtos concorrentes diretos, lideres de mercado
e solucdes inovadoras de outros setores, com o objetivo de melhorar funcionalidades, desempenho
e experiéncia do usuario de seu proprio produto. De acordo com os conceitos de benchmarking de
produtos, essa abordagem caracteriza-se como:

A) Benchmarking competitivo e funcional, ao comparar concorrentes diretos e solugdes de outros
setores.

B) Benchmarking financeiro, focado em custos, precos e margens de lucro.

C) Benchmarking interno, pois compara apenas processos e produtos da propria organizacao.

D) Benchmarking funcional, pois analisa exclusivamente produtos do mesmo segmento de mercado.

A tecnologia de manufatura aditiva conhecida como FDM (Fused Deposition Modeling) pertence a
categoria de processos de extrusdo de material (Material Extrusion), conforme a classificacao
estabelecida pelas normas internacionais ISO/ASTM 52900. Essa tecnologia fundamenta-se em
qual principio de funcionamento?

A) Consolidacdo de material granulado (p6) por meio de um feixe de laser de alta poténcia para
fusdo térmica localizada.

B) Unido de Iaminas de papel ou plastico que sdo cortadas e coladas sucessivamente para formar
um objeto tridimensional.

C)Extrusdo controlada de um filamento termopléstico, que é fundido por aquecimento e
depositado de forma seletiva, camada sobre camada.

D) Polimerizacdo seletiva de uma resina fotossensivel através de uma fonte de luz ultravioleta.

No ambito da manufatura aditiva, a categoria de processos denominada Fotopolimerizacdo em
Cuba (Vat Photopolymerization), que engloba tecnologias como SLA (Stereolithography) e DLP
(Digital Light Processing), baseia-se na cura seletiva de polimeros liquidos. Considerando as
propriedades fisicas e quimicas tipicas resultantes desse processo, essas tecnologias sao
prioritariamente indicadas para aplicaces que exijam:

A) Alta resolucdo volumétrica (voxel), excelente acabamento superficial (baixa rugosidade) e
fidelidade dimensional rigorosa.

B) Elevada tenacidade e resisténcia ao impacto, utilizando termoplasticos de engenharia para
componentes estruturais.

C)Alta taxa de deposicdo volumétrica para fabricacdo rapida de pecas de grande porte a baixo
custo operacional.

D) Fusao térmica de pos poliméricos em ambiente inerte para a criacdo de pecas com alta porosidade
controlada.

No processo de integracdo entre ambientes ECAD (Electronic Computer-Aided Design) e MCAD
(Mechanical Computer-Aided Design) para a verificagdo de interferéncias fisicas e anélises
dimensionais, a escolha do formato de exportacdo do modelo 3D da placa de circuito impresso (PCB)
é fundamental. Sobre as caracteristicas dos formatos STEP e STL, assinale a alternativa correta.

A) O formato STEP ¢ destinado exclusivamente a representacdo de componentes eletrdnicos, sendo
incompativel com a geometria do substrato da placa (FR4).

B) O formato STL € baseado em representacdes matematicas de fronteira (B-Rep), permitindo a
deteccdo de colisbes com precisdo micrométrica em superficies curvas.

C)O formato STL preserva a arvore de construcdo e as propriedades elétricas das camadas de
cobre, enquanto o STEP é utilizado exclusivamente para renderizacdo fotorrealista.

D) O formato STEP utiliza uma representacdo solida precisa baseada em B-Rep, sendo ideal para
medicOes e ajustes mecénicos, enquanto o STL utiliza uma malha de poligonos (tesselacéo), o que
pode comprometer a precisdo dimensional de superficies curvas em funcdo da discretizacdo
geomeétrica.
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34.

35.

36.

37.

A analise de varredura em corrente alternada (AC Sweep), empregada em softwares EDA baseados
em SPICE, corresponde a uma andlise de pequenos sinais, obtida pela linearizagdo do circuito em
torno do ponto de operacdo em regime continuo. Essa andlise € utilizada principalmente para:

A) Analisar o comportamento de pequenos sinais do circuito, permitindo determinar o ganho, a
resposta em frequéncia, a margem de fase e a largura de banda por meio de Diagramas de Bode.

B) Calcular o ponto de operacéao (Q) de transistores e as tensdes continuas nos nos do circuito.

C) Simular efeitos termicos e a dissipacdo de poténcia dos componentes em regime permanente.

D) Avaliar distor¢des néo lineares, como ceifamento e harménicos, em amplificadores operando em
grandes sinais.

Para a fabricacdo de Circuitos Impressos (PCB), o layout desenvolvido no software ECAD
(Electronic Computer-Aided Design) deve ser exportado em um formato de arquivo vetorial que
atue como padrdo universal de comunicagédo entre o projeto e a produgdo. Assinale a alternativa
que indica o formato padrdo da industria utilizado para descrever as imagens das camadas fisicas
(cobre, mascara e serigrafia) da placa:

A) Gerber (RS-274X ou X2).

B) DXF (Drawing Exchange Format).

C) STEP (Standard for the Exchange of Product model data).

D) ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

No projeto de placas de circuito impresso de alta velocidade (High-Speed Design), o fendmeno do
crosstalk (diafonia) decorre do acoplamento eletromagnético entre trilhas adjacentes, podendo
comprometer a integridade dos sinais. Considerando as boas préaticas de layout e sua avaliagdo em
softwares EDA, assinale a alternativa que descreve corretamente uma estratégia eficaz para mitigar
esse fendmeno.

A) O fendmeno da diafonia ocorre apenas em sinais analdgicos de baixa frequéncia, ndo afetando
barramentos digitais de alta velocidade devido a natureza binaria dos sinais.

B) O crosstalk é causado predominantemente pela resisténcia dhmica das trilhas, sendo mitigado
pelo aumento da espessura do cobre, independentemente da geometria do layout.

C) A andlise de crosstalk em simuladores baseados em SPICE dispensa o uso de modelos IBIS,
pois esse tipo de simulacdo considera apenas parametros de corrente continua (DC).

D) O aumento do espacamento entre trilhas paralelas (regra empirica 3W) e a reducdo da distancia
entre a camada de sinal e seu respectivo plano de referéncia, de modo a confinar o campo
eletromagnético no plano de retorno e reduzir o acoplamento lateral entre trilhas, s&o técnicas
eficazes para a mitigacdo da diafonia.

Na impressdo 3D por FDM (Fused Deposition Modeling), a escolha do polimero termoplastico
influencia diretamente o processamento, as propriedades mecanicas e a resposta térmica da pega
final. Considerando as caracteristicas tipicas dos filamentos comerciais mais utilizados, assinale a
alternativa correta.

A) O PLA apresenta elevada estabilidade térmica, sendo indicado para componentes mecanicos
submetidos continuamente a temperaturas superiores a 60 °C.

B) O ABS possui maior resisténcia térmica que o PLA; entretanto, sua maior contragdo térmica
favorece o empenamento (warping), sendo recomendaveis mesa aquecida e, preferencialmente,
camara fechada, a fim de reduzir gradientes térmicos durante a impressao.

C)O Nylon (PA) caracteriza-se por baixa resisténcia mecénica e ao impacto, sendo pouco
adequado para aplicac¢Oes funcionais que exijam durabilidade ou resisténcia quimica.

D) O PETG é classificado como um elastdmero de alta flexibilidade, apresentando comportamento
mecanico equivalente ao do TPU e sendo indicado para pecas altamente deformaveis.
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38.

39.

40.

41.

No processo de manufatura aditiva por fotopolimerizacdo em cuba (SLA, DLP ou LCD), diferentes
familias de resinas sdo formuladas para atender a requisitos térmicos e funcionais especificos.
Avalie as afirmac0es a seguir e assinale a sequéncia correta (V para verdadeiro e F para falso).

() Resinas calcinaveis (Castable) sdo utilizadas como padrfes sacrificiais em processos de
fundicdo de preciséo, apresentando comportamento de burnout com residuo minimo apdés
o ciclo térmico.

( ) Resinas de alta temperatura (High Temp) s&o formuladas para manter rigidez e
estabilidade dimensional sob temperaturas elevadas, sendo empregadas em moldes
funcionais e dispositivos sujeitos a estresse térmico.

() Asresinas calcinaveis e as resinas de alta temperatura diferenciam-se apenas pelo tempo
de exposicao a radiacdo UV durante o processo de pos-cura.

() Resinas de alta temperatura destinam-se exclusivamente a prototipagem visual, ndo sendo
adequadas para aplica¢@es funcionais submetidas a cargas térmicas.

Assinale a alternativa correta.
AV-V-F-F
B)V-F-V-F
C)F-V-F-V
D)V-V-V-F

No desenvolvimento de modelos tridimensionais para engenharia e design, a escolha entre o
paradigma de modelagem por malhas poligonais (Mesh Modeling) e o paradigma de modelagem
solida paramétrica (B-Rep/NURBS) estd associada aos requisitos de precisdo geométrica e a
natureza da aplicacdo final. Sobre a distingcdo tecnica entre esses dois fluxos de modelagem,
assinale a alternativa correta.

A) O paradigma de escultura digital, baseado em malhas de alta densidade, substitui a modelagem
solida paramétrica em projetos mecanicos que exigem controle rigoroso de tolerancias
dimensionais.

B) A modelagem soélida paramétrica fundamenta-se na descricdo matematica de superficies e
volumes, permitindo a definicdo e modificacdo precisa da geometria por meio de restricdes
geométricas e dimensionais, sendo amplamente utilizada em projetos de engenharia que exigem
alta precisdo dimensional e controle de tolerancias.

C) A modelagem por malhas poligonais € o Unico método compativel com processos de fabricacao
por impressdao 3D, uma vez que modelos paramétricos ndo podem ser convertidos para
representacdes baseadas em malha, como o formato STL.

D)Ambos os paradigmas utilizam a mesma estrutura de dados geométricos, baseada
exclusivamente em vértices e arestas conectadas, diferenciando-se apenas pela interface do
software utilizado.

No processo de parametrizacdo de um forno de refusdo, qual é a finalidade da zona de 'Soak'
(Encharque)?

A) Remover a umidade interna dos componentes (Baking).

B) Limpar residuos quimicos através de jatos de nitrogénio.

C) Elevar a temperatura rapidamente até o ponto de fusdo da solda.

D) Equalizar a temperatura entre componentes de diferentes massas térmicas e ativar o fluxo.

Qual é a principal diferenca de comportamento térmico entre uma liga eutética Sn63Pb37 e as ligas
Lead-Free?

A) A liga Lead-Free possui um ponto de fusdo mais baixo que a SnPb.

B) As ligas Lead-Free sdo visualmente mais brilhantes que as ligas SnPb.

C) A liga eutética SnPb passa por um estado pastoso prolongado antes de solidificar.

D) A liga Lead-Free exige temperaturas de trabalho maiores e apresenta menor molhabilidade.
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42. Sobre os fundamentos da Manufatura Aditiva por FDM (Fused Deposition Modeling), avalie as

43.

44,

afirmacdes a sequir (V para verdadeiro e F para falso):

() O processo baseia-se na extrusdo seletiva de um termoplastico que, ap6s passar por uma
zona de aquecimento (hotend), é depositado em estado viscoso para consolidar a
geometria camada por camada.

() As pecas resultantes apresentam anisotropia mecanica, manifestando menor resisténcia a
esforcos de tragdo no eixo perpendicular ao plano de construcgdo (eixo Z), em funcdo da
adesdo entre camadas sucessivas.

() Geometrias com angulos de inclinacdo acentuados (overhangs) frequentemente requerem
estruturas de suporte removiveis para evitar a deflexdo do material antes de sua completa
solidificacéo.

( ) O FDM de polimeros é a tecnologia de escolha para a producdo direta de moldes
metalicos de alta densidade e precisdo centesimal, substituindo integralmente a usinagem
convencional.

Assinale a sequéncia correta.
AV-F-V-F
B)V-V-F-F
C)V-V-V-F
D)F-V-V-V

Um lote de componentes eletronicos sensiveis foi removido de sua embalagem original para
montagem. No entanto, houve um atraso no processo e 0s componentes ficaram expostos ao
ambiente da fabrica por um periodo consideravel, mas que ainda ndo atingiu o limite total de seu
"tempo de vida fora da embalagem™ (Floor Life).

Qual é a conduta técnica adequada para garantir que esses componentes ndo sofram danos durante

a soldagem futura?

A) Os componentes devem ser submetidos obrigatoriamente ao processo de bake (estufa), pois uma
vez que a embalagem original é rompida, a absor¢do de umidade é irreversivel por métodos
passivos.

B) O uso da dry box (armario dessecador) é recomendado para interromper a contagem do tempo
de exposicdo, preservando o saldo restante do "floor life" e permitindo o uso posterior sem a
necessidade de estufa.

C)A colocacdo na dry box é um procedimento de "reset" total, o que significa que,
independentemente do tempo que o componente ficou exposto, ele retornara ao estado de "novo"
apds algumas horas no armario.

D) O processo de bake é preferivel a dry box neste cendrio porque a estufa, além de remover a umidade,
pré-aquece o componente, eliminando a necessidade de um perfil de soldagem controlado.

Ao finalizar a montagem de um protétipo de PCB complexo e inédito, que contém um
microprocessador (CPU), memorias, periféricos de entrada/saida (1/0) e multiplos estagios de
conversdo de energia (Buck/LDO), qual deve ser a sequéncia légica e técnica de montagem e
validacdo para minimizar riscos de danos e facilitar o debug?

A) Montar todos os blocos simultaneamente e realizar o primeiro “power-on™ com todos 0s
periféricos conectados, pois o firmware de teste precisa detectar a presenca de todos o0s
barramentos (12C, SPI) para inicializar a CPU corretamente.

B) Iniciar pela montagem e validagéo isolada dos blocos de fonte de alimentacdo. Apenas apos
confirmar as tensdes de saida e a auséncia de curtos-circuitos, deve-se montar a CPU e, por
ualtimo, os blocos de interface de entrada e saida (1/0) e protegé&o.

C) Priorizar a montagem da CPU e dos cristais osciladores para validar o clock do sistema com um
osciloscopio, utilizando fontes de bancada externas conectadas diretamente nos pinos do
processador, ignorando os reguladores de tenséo da placa na primeira fase.

D) Montar primeiro os conectores de entrada e saida e 0os componentes passivos de filtragem,
realizando testes de continuidade em toda a placa antes de soldar qualquer semicondutor,
garantindo que a impedancia das trilhas de sinal seja de 50 ohms antes da energizacéo.

Concurso UFC Tecndlogo/Mecatrdnica Industrial P&g. 13de 15



45.

46.

47.

Durante a configuracdo de um perfil térmico para uma PCB de alta densidade contendo
componentes SMD sensiveis e ligas de solda Lead-Free, um engenheiro observa a ocorréncia de
defeitos do tipo "bolinhas de solda™ (solder balls) e o efeito "lapide” (tombstoning) em resistores
0201. Ao analisar a curva de temperatura atual, qual ajuste na sequéncia do perfil é tecnicamente
mais adequado para mitigar esses problemas?

A) Aumentar a taxa de subida (ramp-up) inicial para ultrapassar rapidamente a temperatura de
transicdo vitrea da PCB, minimizando o tempo total do componente dentro do forno.

B) Desativar o sistema de resfriamento forcado (cooling) para permitir que a placa resfrie
naturalmente por conveccgéo, evitando o estresse mecanico causado pela contracdo rapida da liga
Lead-Free.

C) Elevar a temperatura de pico (peak temperature) em 20°C acima do recomendado pelo fabricante
para garantir que a tensdo superficial da solda liquida seja reduzida, forcando o realinhamento
automatico dos componentes.

D) Reduzir a inclinagdo da rampa de aquecimento na fase de pre-heat e estender a zona de soak
(encharque), garantindo a evaporacdo gradual dos solventes do fluxo e a homogeneizacao
térmica entre pads de diferentes massas antes da refuséo.

No retrabalho de componentes SMD de alta densidade, a selecéo do adaptador (bico) para a estacao
de ar quente é tdo critica quanto a temperatura configurada. Ao realizar a remocdo de um
componente QFP (Quad Flat Package) de 144 pinos rodeado por componentes passivos 0201
sensiveis, qual diretriz técnica deve ser seguida para garantir a eficiéncia térmica e a seguranca da
placa?

A) A escolha ideal é um bico de formato quadrado com dimens@es ligeiramente maiores que o
corpo do componente, com saidas de ar direcionadas exclusivamente para as extremidades do
QFP, minimizando a incidéncia de calor direto sobre o centro do encapsulamento e nos
componentes vizinhos.

B) O uso de adaptadores com defletores internos é proibido para componentes com thermal pad
inferior, pois o ar quente precisa atingir o centro do componente para fundir a solda oculta antes
de fundir a solda dos pinos periféricos.

C) Adaptadores de bico Unico e largo séo preferiveis para componentes grandes, pois permitem que
a pressdo do ar seja distribuida uniformemente, evitando o fendmeno de "levitacdo" dos
componentes vizinhos por pressao estatica diferencial.

D) Deve-se utilizar um bico de saida circular de didmetro reduzido, realizando movimentos
circulares rapidos sobre os pinos, pois a alta velocidade do ar concentrado rompe a tensdo
superficial da solda mais rapidamente que bicos quadrados.

Um técnico de manutenc¢do recebe uma placa de um servidor que nao liga. Ao realizar a medicdo
de resisténcia nos terminais de entrada, detecta-se um curto-circuito franco na linha de alimentacéo
principal que alimenta dezenas de capacitores de desacoplamento e trés Cls de grande porte. Como
todos 0os componentes estdo em paralelo na mesma malha, qual técnica de manutencdo é a mais
precisa para localizar o componente defeituoso sem remover componentes aleatoriamente?

A) Aumentar gradualmente a tensdo da fonte de bancada acima da tensdo nominal da linha até que
0 componente em curto exploda ou abra o circuito, permitindo a identificacdo visual imediata do
culpado.

B) Realizar o "banho de fluxo" na placa e aquecé-la inteira a 200°C em uma estagdo de retrabalho,
esperando que a solda do componente em curto derreta primeiro devido a sua resisténcia interna
alterada.

C) Utilizar um multimetro comum na escala de continuidade, encostando as pontas de prova em
cada capacitor da placa; o componente que emitir o "bip"” mais longo sera necessariamente o que
apresenta a falha.

D) Aplicar a técnica de Injecdo de Corrente limitada (abaixo da tensdo nominal da linha) e utilizar uma
camera térmica ou papel térmico para identificar o ponto de dissipacdo de calor, ou medir a queda
de tensdo em milivolts (mV) ao longo das trilhas para encontrar o ponto de menor potencial.
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49,

50.

Um técnico precisa manusear a estacdo de retrabalho Honton R690 para dois servicos distintos: o
primeiro é o reballing de um console antigo que utiliza solda Leaded (Sn63Pb37) e o segundo é um
notebook moderno com solda Lead-Free (SAC305). Considerando as zonas de aquecimento (Top,
Bottom e IR Plate), qual configuracdo de temperatura de Pico (Peak) e comportamento térmico € a
correta para cada um desses perfis?

A) Para solda Leaded, a temperatura de pico no bocal superior (Top) deve atingir aproximadamente
235°C a 245 °C, enquanto para Lead-Free o pico deve ser menor, em torno de 183 °C, para evitar
0 amarelamento da placa.

B) O IR Plate (aquecedor de ceramica grande na base) deve ser configurado com a mesma temperatura
do bocal superior em ambos os perfis, garantindo que a placa seja aquecida de forma ultra-rapida
para reduzir o tempo de exposicéo do chip ao calor.

C) No perfil Lead-Free, a temperatura de pico no bocal superior deve ser de aproximadamente 245
°C (devido ao ponto de fusdo de 217 °C), enquanto no perfil Leaded, o pico é menor, em torno
de 210°C a 225 °C (devido ao ponto de fusdo de 183 °C).

D) A zona Bottom (bocal de ar inferior) deve ser mantida sempre 50°C acima da zona Top para
compensar a perda de calor pelas trilhas de terra (GND) da PCB, independentemente de a solda
ter chumbo ou ndo.

Durante o processo de reballing de um componente BGA utilizando a estacao de retrabalho Honton
R690, apos a aplicacdo das novas esferas e o posicionamento do chip para soldagem na PCB, o
técnico deve garantir a correta fusdo sem causar o desalinhamento do componente. Considerando o0s
recursos técnicos desta maquina, qual afirmacao descreve o procedimento correto e o fenémeno fisico
esperado?

A) O aquecedor inferior (Bottom Heater) deve ser desligado durante o reballing para evitar que a
placa sofra empenamento, deixando todo o trabalho de refusdo para o bocal de ar quente
superior (Top Heater).

B) O sistema de alinhamento &tico prismatico deve ser utilizado para sobrepor a imagem das
esferas do BGA com os pads da PCB; uma vez alinhado e iniciado o ciclo, a tenséo superficial
da solda liquida perdoara pequenos erros de posicionamento, "puxando™ o chip para o centro dos
pads durante a fase de Peak.

C)O componente deve ser pressionado manualmente contra a placa durante a fase de refusdo
(Reflow) para garantir que todas as esferas facam contato, compensando qualquer irregularidade
na altura das esferas aplicadas via stencil.

D) Para evitar o deslocamento do chip pelo fluxo de ar do bocal superior, deve-se configurar a
vazdo de ar no maximo e utilizar um bico (nozzle) significativamente menor que o chip,
concentrando o calor apenas no centro do encapsulamento.

Durante um processo de soldagem manual em uma linha de producdo, o técnico utiliza uma série
de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e dispositivos de controle de Descarga
Eletrostatica (ESD). Considerando as normas de seguranca do trabalho e de qualidade eletrénica,
qual das seguintes préaticas descreve 0 uso tecnicamente correto desses recursos?

A) O exaustor de bancada deve ser posicionado o mais préximo possivel da junta de solda para
capturar os vapores de chumbo, que sdo a principal causa de intoxicacdo respiratoria imediata
durante a refuséo do fio de solda.

B) A pulseira ESD deve ser conectada diretamente ao terminal de aterramento do ferro de solda,
enquanto o técnico deve utilizar uma mascara N95 comum para filtrar os vapores organicos e
gases acidos liberados pela ativacao do fluxo de solda.

C) O uso de um sistema de exaustdo com filtro de carvéo ativado ou ventilagdo forcada direcionada
para fora do ambiente é essencial para mitigar a inalacdo de colofénia (resina) e ativadores,
enquanto a protecdo ESD exige que o tapete e a pulseira estejam conectados a um ponto de
aterramento comum (Common Point Ground).

D) O ventilador de bancada deve ser posicionado de frente para o operador para soprar a fumaca na
direcdo oposta, sendo este método preferivel ao exaustor, pois tambem auxilia no resfriamento
rapido da junta de solda, evitando a formacéo de cristais intermetalicos.
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